REL61™ M

Libre de plomo

SMT Y OLA: UNA ALEACION QUE LO HACE TODO
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CARACTERISTICAS

© Reduce la generacion de vacios en BTC

@ Mojado mejorado vs aleaciones con
bajo contenido de plata y sin plata

© Aleacion SAC (Sn-Ag-Cu) de bajo costo

@ Reduce la formacion de cristales de
estano

@ Inspeccion de AOI mejorada

© Ideal para industrias de alto rendimiento
y costo competitivo

DISPONIBILIDAD

REL61 esta disponible en barra, alambre y pasta.
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Solder plus Support

RELG1™ aleacion libre de plomo es una
aleacion baja en plata y rentable que ofrece
un rendimiento mejor o igual a SAC305.
REL61 exhibe una dispersion, fluidez y mojado
superiores en comparacion con otras
aleaciones sin y/o con bajo contenido de
plata. REL61 mejora la inspeccion AOI debido
a su brillo uniforme. REL61 es ideal para
industrias competitivas en cuanto a costos
gue requieren una mayor durabilidad y
rendimiento, incluida la iluminacion LED v la

electronica de consumo.

® REL61 Econdmica, confiable, una

alternativa a SAC.

Contacta hoy a tu representante de AIM para

solicitar tu muestra sin costo.




